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                     長庚大學專利獲證轉回申請表
    　　              (經校內審查不通過獲證後轉回接管用)
	專利名稱
	(中文)

	
	(英文)

	
	本案共                位發明人
本案專利成果校方績效歸屬系所                
本案共掛申請權人機構                

	專利申請資訊
	申請號
	

	
	申請日
	

	
	種類
	□發明　□新型　□設計

	
	國家
	□ 中華民國  □美國  □ 其它           

	專利獲證資訊
	證號
	

	
	獲證日
	

	
	國際分類號
	

	
	專利權起迄日
	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	本案所屬研究計畫

	研究計畫來源
	□國科會計畫 　□產學合作計畫□長庚醫院計畫

□其他__________　 

	
	計畫名稱/編號
	

	
	計畫主持人
	計畫主持人已確認本專利為本計畫成果。
計畫主持人簽名/日期:



	
	執行期間
	

	
	成果歸屬
	□ 本校  □補助單位  □ 共有 □其它

	
	計畫核定清單
	□隨申請表附上  □其他_____________________　

	
	計畫與本提案專利內容關聯性說明
	

	發明人資料

	發明人之專利貢獻比重


	序號
	發明人姓名
	院或中心/系
所或科別
	職稱
	貢獻比重(％)
	簽名

	
	
	中文
	英文
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	

	專利程序負責人

	姓名
	中文
	
	聯絡方式
	電話/分機﹕

手機：

	院或中心/系所或科別
	
	職稱
	

	E-mail
	

	專利費用負責人

	姓名
	中文
	
	聯絡方式
	電話/分機﹕

手機：

	院或中心/系所或科別
	
	職稱
	

	E-mail
	

	適用領域

（可複選）
	□電子工程　□電機工程　□電信工程　□光電工程　□資訊工程　

□機械工程  □控制工程　□運輸工程　□航太工程　□化學工程
□材料工程　□環境工程  □土木工程　□醫學工程　□醫藥衛生
□農業技術　□生物技術　□食品科技  □數學　　　□物理
□化學　　　□地球科學　□其他         　　　　　　　      

	應用產業

（可複選）
	· 積體電路產業　□電腦及週邊產業　□通訊產業　　　　□光電產業

□精密機械產業  □運輸工具產業　　□機械設備製造業  □製藥工業

□農藥工業      □生物技術產業    □食品製造業      □電子產業

□化學材料製業  □化學製品製造業　□石油及煤製品製造業 □紡織業

· 橡膠製品製造業□金屬製品製造業　□非金屬製品製造業□出版業 

□營建業        □顧問諮詢業      □非營利機構      

□其他       　　　　　　　　　

	專利技術成熟度
	□基本技術形成及未來市場分析階段  

□技術研究開發階段 （針對現有技術並進行改良）
□產品雛型階段（產品成型並準備進入市場）
· 其他_____________________　

	曾與國內廠商
接觸情況
	□曾有公司詢問相關專利技術 _____________________　
□曾有公司接洽相關專利技術且具高度興趣 _____________________　
□曾有公司接洽相關專利技術且願意投資_____________________

□已有專利技術授權或專利技術移轉實效_____________________

□其他_____________________　

	未來國內廠商
接受度
	□具備足夠專利技術承接能力，亦有專利技術移轉興趣  

□可承接本專利技術，並進行專利技術移轉   

□可承接本專利技術，並進行專利技術移轉，且可進入市場
□其他_____________________　

	專利技術市場性
	專利技術使用或生產市場：
□國內可進行專利技術移轉之廠家（請列名）_____________________

□國外可進行專利技術移轉之廠家（請列名）_____________________

產品市場：
□國內市場之年產值（約）新台幣＄_____________________元
□國內市場之年產值（約）新台幣＄_____________________元

	專利應用範圍或產品名稱
	

	建議授權廠商或再研發合
作廠商
	

	專利費用支付情形

	□已繳納

  □ 專利申請費用 $               □專利申復費用 $       

  □ 專利領證費用 $               □專利年費 $         

  □ 其它                         經費總計：                    

	
	□未繳納

  □ 專利申請費用 $               □專利申復費用 $       

  □ 專利領證費用 $               □專利年費 $         

  □ 其它                         經費總計：                      

	附件資料
	□ 專利申請書   □ 專利說明書   □ 專利證書　　□ 智慧局公文   □ 繳費收據　 　□ 其它                           
註1: 需備齊專利申請書.專利說明書.專利證書.智慧局公文始得進行轉回校方接管程序,如已繳費需檢附官方收據正本及相關事務所請款收據等


註1：屬本校發明（創作）人需負擔專利相關費用，由技轉中心通知上述專利費用負責人繳交分攤之費用全額，發明人需於期限內辦妥繳款相關作業；主要發明（創作）人與共同發明（創作）人間之負擔金額分配，由發明（創作）人自行協調之。（填畢，請將此申請書及檢附文件，乙式一份，交給技合處技術移轉中心，謝謝！電子檔請mail到技轉中心sala.chang@mail.cgu.edu.tw）
註2:本校為執行專利申請業務需蒐集您的個人資料，本校蒐集您的個人資料在中華民國「個人資料保護法」與相關法
    令之規範下，依據本校【隱私權政策聲明】，蒐集、處理及利用您的個人資料。
主要發明人：                                     (簽名) 日期：    年    月    日
校內收件日： 


校內審查編號：                                                    
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